
Theoretischer Lagenaufbau ML6

1x          Type  2125  Dicke         0,1mm

1x          Type  2125  Dicke         0,1mm Layer 2 Kupfer 35µ

Layer 3 Kupfer 35µ

Layer 1
Kupferfolie                               = 18µ
Endgröße nach Aufkupferung = 35µ

2x         Type  7628  Kern Dicke 0,36mm

1x          Type  7628  Dicke         0,18mm

Pre-Preg

Layer 4 Kupfer 35µ

Layer 5 Kupfer 35µ

1x          Type  2125  Dicke         0,1mm

Pre-Preg

Impedanzkontrollierte ML bitte NonPool anfragen, da der Lagenaufbau 
(bei Herstellerwechsel) variieren kann.
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Layer 6
Kupferfolie                                = 18µ 
Endgröße nach Aufkupferung  = 35µ

1x          Type  2125  Dicke          0,1mm

Pre-Preg

2x         Type  7628  Kern Dicke 0,36mm

1x          Type  2125  Dicke          0,1mm

Gesamtdicke:

Gesamtdicke nach Aufkupferung:

1,576 mm

1,612 mm

Toleranz +/- 0,1mm
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